Ana Ozellikler

e Dahili yuksek ¢ozinirlikli dijital differansiyel basing senséru

e Hava hizi algilama (harici PSET-PTX-200 Pitot tiip baglanti seti kullanilarak)

e Cesitli galisma araliklar

e Segilebilir tepki stiresi: 0.1—10 s

e Uygulanan K faktori

e Modbus RTU aracilidiyla fark basing, hacimsel akis®¥ veya hava hizi® okumasi
e Modbus kayitlari sifirlama fonksiyonu (fabrikada énceden ayarlanmis degerlere)
e PWM igin segilebilir dahili voltaj kaynadi 3,3 / 12 VDC

e Vericinin durumu ve 6lglilen degerler igin dért LED gostergesi

e Modbus RTU iletisimi

e Kalibrasyon prosediiri

e Segilebilir minimum ve maksimum galisma araliklari

¢ Secilebilir analog / modiilasyon gikisi

e Aliminyum basingli baglanti nozullari
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HPSPX-LP

Diferansiyel basing PI iletici

HPSPX-LP serisi, yluksek ¢ozunurltklli diferansiyel basing kontrolorleridir (-125—
125 Pa). Kapanma &nleme islevine sahip entegre PI kontroll, EC motorlari/fanlari
dogrudan kontrol etme olanagi sunar. HPS -2 serisi, genis bir uygulama yelpazesi
icin tasarlanmis tamamen dijital bir basing donulsturiclyle donatilmis fark
basing vericileridir. Sifir noktasi kalibrasyonu ve Modbus kayitlarinin sifirlanmasi
bir incelik anahtari araciligiyla gergeklestirilebilir. Ayrica entegre K faktori ve
analog / modilasyonlu gikis (0—10 VDC / 0—20 mA / 0—100 % PWM) igerirler.
Tum parametrelere Modbus RTU Uzerinden erisilebilir (3SModbus software veya
Sensistant).
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Uriin kodlar

Kod Gii¢ kaynagi Maksimum giic tiiketimi
HPSPF-LP 18—34 VDC 1,3W
18—34 VDC 1,3wW
AP 15—24 VAC £10 % 1w

Teknik ozellikler
R, 50 kQ

0—10 VDC

Secilebilir analog /
moddulasyon gikisi

0—20 mA R, = 500 kQ

0—100 % PWM PWM Frekansi: 1 kHz,R = 50 kQ

R =
Diferansiyel basing
Calisma modlari Hava Hacmi

Hava hiz
Dogruluk galisma araliginin £% 2'si

Koruma standardi IP65 (EN 60529'a gore)

Muhafaza ASA, gri (RAL9002)
Sicaklik -5—65 °C

Ortam kosullari
Bagil nem < 95 % rH (yogusmasiz)

Nominal giig tiiketimi Imaks Calisma araligi
1,26 W 71 mA
1,26 W -125—125 Pa
70 mA
1w

Kullanim alani
e HVAC uygulamalarinda Fark basinci, hava hizi®) veya hacim akigi @ 6lglimi
¢ Asiri basingli uygulamalar: pargacik kirlenmesini 6nlemek igin temiz odalar veya
yangin givenligi igin merdivenler
e Duslk basing uygulamalari: restoran mutfaklari ve biyolojik tehlike laboratuvarlari

e Hacim akisi uygulamasi: binalar igin minimum yasal havalandirma oraninin (m3/
sa) saglanmasi

Kablolama ve baglantilar

Uriin tipi HPSPF-LP HPSPG-LP

VIN 18—34 VDC 18—34 VDC 13—26 VAC
GND Toprak Ortak toprak * AC ~*
A Modbus RTU (RS485), sinyal A

/B Modbus RTU (RS485), sinyal /B

AO1 Analog /modulasyon gikisi (0—10 VDC / 0—20 mA / PWM)
GND Toprak AO1 Ortak toprak *

Baglantilar Kablo kesit dilimi 1,5 mm?

*Dikkat! Uriiniin -F versiyonu 3 telli baglanti icin uygun dedildir. Gii¢ kaynadi ve analog
¢cikig icin ayri topraklamalari vardir. Her iki topraklamanin birbirine baglanmasi yanlis
olgciimlere neden olabilir. -F tipi sensérleri baglamak igin en az 4 kablo gereklidir.

-G versiyonu 3 telli baglant: igin tasarlanmistir ve bir 'ortak topraklama' igerir. Bu,
analog ¢ikigin topraklamasinin dahili olarak giic kaynadinin topraklamasiyla baglantili
oldugu anlamina gelir. Bu nedenle -G ve -F tipleri ayni ag (zerinde birlikte kullanilamaz.
-G tipi drinlerin ortak topraklamasini asla DC gerilimle calisan diger cihazlara
baglamayin. Bunu yapmak bagl cihazlarda kalici hasara neden olabilir.

@ Yalnizca fanin / sdrticiinin K faktérd bilindiginde. K faktéri bilinmiyorsa hacim akisi, asagidaki formil kullanilarak kanal kesit alani (A) hava akis hizi (V) ile carpilarak hesaplanabilir: Q = A * V

@Hava hizi algilama (harici PSET-PTX-200 Pitot tip baglanti seti kullanilarak)

§.1.6.0.67

www.sentera.eu

DS-HPSPX-LP-TR-000 - 03 / 04 / 24



o |

1 - Sensor
kalibrasyonu ve
Modbus kaydi
sifirlama incelik
anahtari (SW1)

Modbus RTU kaydini fabrika ayarlarina
sifirlamayi baslatmak igin digmeye basin

Olgiilen diferansiyel basing, hava hacmi

veya hava hizi uyari araligindadir
2 - Kirmizi LED4

Sensor elemani arizasi

Olgilen diferansiyel basing, hava hacmi

8 = EEm L= veya hava hizi uyari araligindadir
4 - Yesil LED2 Olgulen diferansiyel basing, haan hacmi

veya hava hizi uyar araligindadir
5 - Yesil LED1 Gug OK; Aktif Modbus RTU iletigimi

PWM cikisi dahili +3 VDC veya +12 VDC

6 - Dahili gekme kaynagina baglanir**

direnci atlama teli

JP1 oo

PWM, harici gekme direnci araciligiyla
harici voltaj kaynagina baglanmalidir

* .'.jurnperm kapali konumunu gésterir.
***Gerilim kaynadi, tutma kaydi 54'teki degere baghdir.

T Stanartiar

® EMC Direktifi 2014/30/EC: g

- EN 61326-1:2013 Olgiim, kontrol ve laboratuvar kullanimi igin elektrikli ekipmanlar
- EMC gereksinimleri - Bolum 1: Genel gereksinimler

- EN 61326-2-3:2013 Olglim, kontrol ve laboratuvar kullanimi igin elektrikli
ekipmanlar - EMC gereksinimleri - Bolum 2-3: Genel gereksinimler. Entegre veya
uzaktan sinyal kosullandirmali transdiserler igin test konfiglirasyonu, galisma
kosullari ve performans kriterleri

e WEEE Direktifi 2012/19/EC
¢ RoHs Direktifi 2011/65/EC
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HPSPX-LP

Diferansiyel basing PI iletici
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HPSPX-LP

Diferansiyel basing PI iletici

Uygulama 1: PSET-PVC kullanilarak fark basincinin [Pa] | Uygulama 2: PSET-PT<1 kullanilarak saglanan hava
veya hava akis hacminin [m3/sa] dlgilmesi hacminin [m3/sa] veya hava akis hizinin [m/s] 6lgtlmesi)

Modbus kayitlar

Sensistant Modbus yapilandirici, Modbus parametrelerini
kolayca izlemenizi ve / veya yapilandirmanizi saglar.

Unitenin  parametreleri, 3SModbus yazilim platformu
Uzerinden yapilandirilan / izlenebilir. Bu link Uzerinden
indirme isleminizi gergeklestirebilirsiniz:
https://www.sentera.eu/en/3SMCenter

-,
3SMoosus

Modbus Kayit Haritasina bakin.

Modbus kayitlari hakkinda daha fazla bilgi igin lGtfen Griin

Ambalajlama

- . Yikseklik Briit
Hréin kodu Ambala]lama wmm
85 70

Birim (1 adet) 95 0,12 kg 0,13 kg

HPSPF-LP Karton (10
HPSPG-LP adet)

495 185 87 1,20 kg 1,30 kg

Kutu (60 adet) 590 380 280 7,2kg 7,8 kg
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